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Prin ‘Z, reprezentant al
companiet p , a vizitat locul depozitdrii constructiilor metalice
dezasamblate ale obiectului “Pavilionul de expozitii al IP Universititii Tehnice a Moldovei din str.
Studentilor 9, mun Chisindu”, si a ficut cunostintd cu compartimentele proiectului si complexitatea

lucrérilor care urmeaza a fi indeplinite.
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